
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會  函


                                            會  址：100台北市北平東路20號7樓

     信  箱：cthome66@ms35.hinet.net 

     電  話：02-23582535  傳真：02-23582536

受文者：各會員公會
速    別：普通件 

發文日期：中華民國105年6月22日

發文字號：房仲全聯雄字第105076號

附    件： 如說明
主  旨：本會協辦「RICS展望未來研討會—大數據與科技之應用於建築環境」，敬請轉知所屬會員踴躍報名，請 查照。
說  明：

一、本會協辦皇家特許測量師學會(RICS)於7月13日舉辦之「RICS展望未來研討會—大數據與科技之應用於建築環境」，敬請轉知所屬會員踴躍報名，名額有限，額滿為止。
二、時間：2016年7月13日(星期三)10:00~12:00(09:30 開始報到)

地點：台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院 院本部)

語言：中文
費用：免費
三、程序及報名表詳如附件，歡迎利用線上報名，報名網址為

http://goo.gl/forms/A3h9Ifw6RGjna9MJ2   

正   本：各會員公會

副   本： 

正本





理事長 林正雄
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